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Abbott, John Corning Incorporated Corning Incorporated 1 1 1 1 4
Aekins, Rob Legrand Legrand 0 1 1 0 2
Araki, Nobuyasu Yazaki Corporation Yazaki Corporation 1 1 0 1 3

Armstrong, Greg Renesas Electronics Corporation
Integrated Device Technology, Inc.; 
Renesas Electronics Corporation 0 1 0 0 1

Baggett, Tim Microchip Technology, Inc. Microchip Technology, Inc. 0 0 1 0 1
Ben‐Artsi, Liav Marvell Semiconductor, Inc. Marvell Semiconductor, Inc. 1 0 1 1 3
Beruto, Piergiorgio onsemi onsemi 0 1 1 1 3
Bliss, William Broadcom Corporation Broadcom Corporation 0 0 1 0 1
Bois, Karl NVIDIA Corporation NVIDIA Corporation 0 0 1 1 2
Borda, jamila josip BMW Group BMW Group 1 1 1 1 4
bordogna, mark Intel Intel 0 1 1 1 3
Bovington, Jock   Cisco Systems, Inc. 0 0 1 0 1
Boyer, Rich Aptiv ‐ Signal and Power Solutions Aptiv Signal and Power Solutions 1 1 0 1 3
Brandt, David Rockwell Automation Rockwell Automation 0 0 1 0 1
Brillhart, Theodore Fluke Corporation Fluke Corporation 0 0 1 1 2
Brooks, Paul Viavi solutions GmbH Viavi Solutions 1 1 1 1 4

Brown, Blake  
University of New Hampshire 
InterOperability Laboratory (UNH‐IOL) 0 0 0 1 1

Brown, Matthew Huawei Technologies Canada Huawei Technologies Canada 1 1 1 1 4
Bruckman, Leon Huawei Technologies Co., Ltd Huawei Technologies Co., Ltd 1 1 1 1 4
Brychta, Michal Analog Devices Inc. Analog Devices Inc. 0 1 1 1 3
Calvin, John Keysight Technologies Keysight Technologies 1 1 1 1 4
Carlson, Steven High‐Speed Design Inc. HSD, Robert Bosch GmbH, Ethernovia 0 1 1 1 3
Carty, Clark Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 1 1 1 1 4
Castro, Jose Panduit Panduit Corp. 0 0 0 1 1

Chabot, Craig
University of New Hampshire 
InterOperability Laboratory (UNH‐IOL)

University of New Hampshire 
InterOperability Laboratory (UNH‐IOL) 0 0 1 0 1

Chang, Yongmao Inphi Corporation Source Photonics 0 1 1 0 2
Choudhury, Golam OFS OFS 1 1 0 1 3

D'Ambrosia, John
Futurewei Technologies, U.S. Subsidiary of 
Huawei

Futurewei Technologies, U.S. Subsidiary 
of Huawei 1 1 1 1 4

Dawe, Piers J G NVIDIA Nvidia 1 1 1 1 4
Dawson, Fred Chemours Canada Company Chemours Canada Company 0 1 1 1 3
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Deandrea, John Finisar Corporation Finisar Corporation 1 1 1 1 4
Didde, Stephen Keysight Technologies Keysight Technologies 0 0 0 1 1
Diminico, Christopher M C Communications, LLC Panduit Corp. 1 1 1 1 4
Donahue, Curtis Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz 0 0 1 1 2
Dube, Kathryn UNH‐IOL UNH‐IOL 0 1 1 1 3
Dudek, Michael Marvell Marvell 0 0 1 1 2
Effenberger, Frank Futurewei Technologies Futurewei Technologies 0 0 1 1 2
Estes, David Spirent Communications Spirent Communications 0 0 1 1 2
Ewen, John Marvell Marvell 0 0 1 1 2
Ferretti, Vincent Corning Incorporated Corning Incorporated 1 0 1 1 3
Feyh, German Broadcom Corporation Broadcom Corporation 1 1 1 0 3
Franchuk, Brian Emerson Automation Solutions Emerson Automation Solutions 0 1 0 0 1
Fritsche, Matthias HARTING Technologie Gruppe HARTING Electronics GmbH 0 1 1 1 3
Geng, Limin Huawei Technologies Co., Ltd Huawei Technologies Co., Ltd 0 0 1 0 1

Ghiasi, Ali Ghiasi Quantum LLC
Ghiasi Quantum LLC; Marvell 
Semiconductor, Inc. 1 1 1 1 4

Goergen, Joel Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 0 0 0 1 1
Gore, Brandon Samtec, Inc. Samtec, Inc. 0 0 1 1 2
Gorshe, Steven Scott Microchip Technology, Inc. Microchip Technology, Inc. 1 1 1 1 4
Goto, Hideki Toyota Motor Corporation Toyota Motor Corporation 1 1 0 1 3
Graba, James Broadcom Corporation Broadcom Corporation 1 1 1 1 4
Graber, Steffen Pepperl+Fuchs SE Pepperl+Fuchs SE 0 1 1 1 3
Grow, Robert RMG Consulting RMG Consulting, KDPOF 1 1 0 1 3
Gustlin, Mark Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 0 0 1 1 2
Hajduczenia, Marek Charter Communications Charter Communications 0 1 0 0 1
Hayashi, Takehiro HAT Lab., Inc. HAT Lab., Inc. 0 1 0 1 2
He, Xiang Huawei Technologies Co., Ltd Huawei Technologies Co., Ltd 0 1 1 1 3
Healey, Adam Broadcom Inc. Broadcom Inc. 1 1 1 1 4
Heck, Howard Intel Intel 0 0 1 0 1
Hess, David CORD DATA Cord Data / Cord Data 0 1 1 1 3
Hidaka, Yasuo Credo Semiconductor Credo Semiconductor 0 0 1 1 2
HIRASE, HIDENARI AGC Inc AGC.Inc 1 1 0 1 3
Horrmeyer, Bernd Phoenix Contact Phoenix Contact 0 0 0 1 1
Huber, Thomas Nokia Nokia 1 1 1 1 4
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Huszak, Gergely Self KONE 0 1 1 1 3

HYAKUTAKE, YASUHIRO Adamant Namiki Precision Jewel Co., Ltd.
Adamant Namiki Precision Jewel Co., 
Ltd. 1 1 0 1 3

Ingham, Jonathan Huawei Technologies Co., Ltd Huawei Technologies Co., Ltd 0 0 1 1 2
Isono, Hideki Fujitsu Optical Components Limited Fujitsu Optical Components Limited 1 1 1 1 4
Issenhuth, Tom Issenhuth Consulting, LLC Huawei Technologies Co., Ltd 1 1 1 1 4

Jackson, Kenneth
Sumitomo Electric Device Innovations, 
USA Sumitomo Electric Industries, LTD 1 1 1 1 4

Johnson, John Broadcom Corporation Broadcom Corporation 0 0 1 1 2
Jones, Chad Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 0 1 1 1 3
Jones, Peter Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 1 1 1 1 4
Kabra, Lokesh Synopsys, Inc. Synopsys, Inc. 1 1 1 1 4
Kagami, Manabu Nagoya Institute of Technology Nagoya Institute of Technology (NITech) 1 1 0 1 3
Kao, Chienping Intel Intel 0 0 1 0 1
Kareti, Upen Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 0 0 1 1 2
KAWAHARA, KEISUKE FURUKAWA ELECTRIC FURUKAWA ELECTRIC 1 1 0 0 2

Kikuta, Tomohiro Adamant Namiki Precision Jewel Co., Ltd.
Adamant Namiki Precision Jewel Co., 
Ltd. 1 1 0 1 3

Kim, Kihong/Joshua Hirose Electric (USA), Inc. Hirose Electric (USA), Inc. 0 0 1 0 1
Kim, Yongbum Tenstorrent Tenstorrent 0 0 1 0 1
Kimber, Eric Semtech Ltd Semtech Ltd 1 1 1 1 4
Klempa, Michael Amphenol Corporation Alphawave IP 0 0 1 1 2
Kochuparambil, Elizabeth Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 1 1 1 1 4
Kocsis, Sam Amphenol Corporation Amphenol Corporation 0 0 1 1 2
Koehler, Daniel MorethanIP Synopsys, Inc. 0 0 1 0 1
Koeppendoerfer, Erwin LEONI Kabel GmbH LEONI 0 1 1 0 2
Kondo, Taiji MegaChips Corporation Dexerials Corporation 1 1 1 1 4

Lackner, Hans QoSCom GmbH
QoSCom ‐ Quality in Communications ‐ 
GmbH 0 1 1 1 3

Laubach, Mark Tibit Communications, Inc. Tibit Communications, Inc. 1 1 1 1 4
Law, David Hewlett Packard Enterprise Hewlett Packard Enterprise 1 0 1 1 3
Lee, Sylvanus Leviton Manufacturing Co. Leviton Manufacturing Co. 1 1 1 1 4
Lennartsson, Kent Kvaser AB Kvaser AB 0 0 1 0 1
Lewis, David Lumentum Inc. Lumentum Inc. 1 1 1 1 4
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Lewis, Jon Dell Technologies Dell Technologies 1 0 1 1 3
Li, Mike‐Peng Intel Intel 0 0 1 1 2
Lim, Jane Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 0 0 1 0 1
Liu, Hai‐Feng HG Genuine HG Genuine 0 0 1 0 1
Lu, Yuchun Huawei Technologies Co., Ltd Huawei Technologies Co., Ltd 0 0 1 1 2
Luo, Yuanqiu Futurewei Technologies Futurewei Technologies 0 0 1 0 1
Lusted, Kent Intel Intel 1 1 1 1 4
Madgar, Zahy Valens Semiconductor Valens Semiconductor 0 0 0 1 1
Maguire, Valerie The Siemon Company The Siemon Company 1 1 1 1 4
Maki, Jeffery Juniper Networks, Inc. Juniper Networks, Inc. 1 1 1 1 4

Malicoat, David Malicoat Networking Solutions
Malicoat Networking Solutions; SENKO 
Advanced Components 1 1 1 1 4

Maniloff, Eric Ciena Corporation Ciena Corporation 1 1 1 1 4
McMillan, Larry Western Digital Corporation Western Digital Corporation 0 1 1 1 3
Mellitz, Richard Samtec, Inc. Samtec, Inc. 0 0 1 1 2
mi, guangcan Huawei Technologies Co., Ltd Huawei Technologies Co., Ltd 0 1 1 1 3
Moorwood, Charles Keysight Technologies Keysight Technologies 0 0 1 1 2
Mueller, Harald Endress + Hauser Endress + Hauser 1 1 0 1 3
Mueller, Thomas Rosenberger Rosenberger 1 0 1 1 3
Muller, Shimon Enfabrica Corp. Enfabrica Corp. 0 0 1 1 2
Murty, Ramana Broadcom Inc. Broadcom Corporation 1 1 0 1 3
Nakamoto, Edward Spirent Communications Spirent Communications 0 0 1 1 2
Nering, Raymond Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 1 1 1 1 4
Neulinger, Christian MD Elektronik MD Elektronik 0 0 0 1 1
Nicholl, Gary Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 1 0 1 1 3
Nicholl, Shawn Xilinx Advanced Micro Devices (AMD) 0 1 1 1 3
NIIHARA, YOSHIHIRO Fujikura Ltd. Fujikura Ltd. 1 1 1 0 3
Nowell, Mark Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 1 1 1 1 4
Ofelt, David Juniper Networks, Inc. Juniper Networks, Inc. 1 1 1 1 4
Palkert, Thomas Macom,&nbsp;Samtec Samtec‐Macom 0 0 1 1 2
PARK, CHUL SOO Juniper Networks Inc. Juniper Networks, Inc. 1 1 1 1 4
Parsons, Earl CommScope, Inc. CommScope, Inc. 0 0 1 1 2
Paul, Michael Analog Devices Inc. Analog Devices 0 0 1 0 1
Pepper, Gerald Keysight Technologies Keysight Technologies 0 0 1 0 1
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Perez De Aranda Alonso, Ruben Knowledge Development for POF SL KDPOF 1 1 0 0 2
Piehler, David Dell Technologies Dell 0 0 1 0 1
Pimpinella, Rick Panduit Corp. Panduit Corp. 1 1 1 1 4
Potterf, Jason Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 0 1 1 1 3
Powell, William INDEPENDENT INDEPENDENT 1 1 0 1 3
Rabinovich, Rick Keysight Technologies Keysight Technologies 0 0 1 1 2
Radhamohan, Rajeshmohan Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 0 0 1 0 1
Rahn, Jeffrey Facebook Facebook 1 1 1 1 4
Ramesh, Sridhar MaxLinear MAXLINEAR INC 0 0 0 1 1
Ran, Adee Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 0 1 1 1 3
Reinhard, Michael SEI ANTech‐Europe GmbH SEI ANTech‐Europe GmbH 0 1 0 1 2
Renteria, Victor Bel Fuse Bel Fuse 0 1 1 1 3
Rodrigues, Silvana Huawei Technologies Co., Ltd Huawei Technologies Co., Ltd 0 1 0 0 1
Sakai, Toshiaki Socionext Inc. socionext 0 0 1 1 2
Sambasivan, Sam AT&T AT&T 0 1 1 1 3
Savi, Olindo Hubbell Incorporated Hubbell Incorporated 0 0 1 1 2
She, Qingya Fujitsu Network Communications Fujitsu Network Communications 1 0 1 1 3
Shiino, Masato FURUKAWA ELECTRIC FURUKAWA ELECTRIC 1 1 0 1 3
Shrikhande, Kapil Marvell Semiconductor, Inc. Marvell Semiconductor, Inc. 0 0 1 1 2
Simms, William NVIDIA Corporation NVIDIA Corporation 1 1 1 1 4

sisk, jason
University of New Hampshire 
InterOperability Laboratory (UNH‐IOL)

University of New Hampshire 
InterOperability Laboratory (UNH‐IOL) 0 0 1 1 2

Slavick, Jeff Broadcom Inc Broadcom Inc 1 1 1 1 4
Sommers, Scott Molex LLC Molex Incorporated 0 0 1 1 2
Sorbara, Massimo GLOBALFOUNDRIES GLOBALFOUNDIRES 0 0 1 1 2
Souvignier, Tom Broadcom Corporation Broadcom Corporation 1 1 1 1 4
Sprague, Edward Infinera Corporation Infinera Corporation 0 1 1 1 3
Stassar, Peter Huawei Technologies Co., Ltd Huawei Technologies Co., Ltd 1 1 1 1 4
Sun, Junqing Credo Semiconductor Credo Semiconductor 1 1 1 0 3
TAKAHARA, TOMOO FUJITSU LABORATORIES LIMITED FUJITSU LIMITED 0 1 1 1 3
Takahashi, Satoshi Self Employed Self Employed 1 1 0 1 3
Takahashi, Tadashi Nitto Denko Corporation Nitto Denko Corporation 1 1 0 1 3
Takayama, Kazuya Nitto Denko Corporation Nitto Denko Corporation 1 1 0 1 3
TAZEBAY, MEHMET Broadcom Corporation Broadcom Corporation 0 1 1 1 3

16 Sept 2022



IEEE 802.3 ‐ Attendance and Affiliation Sheet
Sept Interim Series Teleconference 

Page 6

Name Employer Affiliation Mon Tue Wed Thu Total
Terada, Masaru FURUKAWA ELECTRIC FURUKAWA ELECTRIC 0 0 1 0 1
Theodoras, James HG Genuine HG Genuine 0 1 1 1 3
Thompson, Geoffrey GraCaSI S.A. INDEPENDENT 0 1 1 0 2
Tooyserkani, Pirooz Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 1 1 1 0 3

Torres, Luis
Knowledge Development for Plastic 
Optical Fiber

Knowledge Development for Plastic 
Optical Fiber 1 1 0 1 3

Tracy, Nathan TE Connectivity TE Connectivity 1 1 1 1 4
Tran, Viet Keysight Technologies Keysight Technologies 0 0 1 1 2
Tremblay, David Hewlett Packard Enterprise Hewlett Packard Enterprise 0 1 1 1 3
Tse, Richard Microchip Technology, Inc. Microchip Technology, Inc. 0 1 0 0 1
Tu, Mike Broadcom Corporation Broadcom Corporation 0 0 0 1 1
Turner, Max Ethernovia, BMW, Ruetz System Solutions Ethernovia, BMW, Expleo 0 1 0 0 1
Ulrichs, Ed Intel Intel 0 0 1 1 2
Vanderlaan, Paul UL LLC UL LLC 0 0 1 0 1
Voss, Robert Panduit Corp. Panduit Corp. 0 1 1 1 3
Wade, Scott WadeLux Limited DiiA 0 0 1 0 1
Watanabe, Yuji AGC Inc. AGC 1 1 0 1 3
Weaver, James Arista Networks Arista Networks 1 1 1 1 4
Welch, Brian Cisco Systems, Inc. Luxtera 0 0 1 0 1
Wey, Jun Shan Verizon Communications Verizon Communications 0 0 0 1 1
Wienckowski, Natalie General Motors Company General Motors Company 1 1 1 1 4
Williams, Tom Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. 1 0 0 0 1
Withey, James Fluke Corporation Fluke Corporation 1 1 1 1 4
Wu, Mau‐Lin MediaTek Inc. MediaTek Inc. 0 0 1 1 2
Wu, Peter Marvell Semiconductor, Inc. Marvell Semiconductor, Inc. 1 1 0 1 3
Xu, Dayin Rockwell Automation Rockwell Automation 0 1 1 1 3
Yurtin, John Aptiv APTIV 0 0 0 1 1
Zhong, Qiwen Huawei Technologies Co., Ltd Huawei Technologies Co., Ltd 0 1 1 0 2
Zhuang, Yan Huawei Technologies Co., Ltd Huawei Technologies Co., Ltd 1 1 1 1 4

Zimmerman, George CME Consulting

CME Consulting/APL Group, 
CommScope, Cisco Systems, Marvell, 
OnSemi, and SenTekse 0 1 1 1 3
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